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191-2T © CEI/IEC:1996

INSTRUCTIONS POUR L’INSERTION DES
NOUVELLES PAGES DANS LA CEI 191-2

Remplacer la page de titre existante par la
nouvelle page de titre.

Retirer la page 191 IEC 1 existante et la
remplacer par la nouvelle page 191 IEC 1.

Chapitre I:

Ajouter les nouvelles feuilles suivantes:

191 IEC I-083B-a
191 IEC I-083B-b
191 IEC I-084F-a
191 IEC I-084F-b

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES IN IEC 191-2

Replace the existing title page with the
new title page.

Remove the existing page 191 IEC 1 and
insert in its place the new page 191 IEC 1.

Chapter I:

Add the following new sheets:

191 IEC I-083B-a
191 IEC I-083B-b
191 IEC I-084F-a
191 IEC I-084F-b
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191-2T © CEI/IEC:1996
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IEC   1 079/96

Date:   1996

No. 191Publication CEI
IEC Publication

Famille de boîtiers à radiateur monté
sur le flanc (sorties périphériques) avec

une distance de 0,100 inches entre broches

Flange mounted header family (peripheral
terminals) 0,100 inch lead spacing

191 IEC I-084F - a
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191-2T © CEI/IEC:1996

Toutes les dimensions sont données en millimètres

All dimensions in millimetres

Type AA Type AB Type AC Type AD

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

A 4,83 5.33 4,83 5,33 4,83 5,33 4,83 5,33

A1 0,89 1,14 0,64 0,89 0,64 0,89 0,89 1,14

A2 3,05* 2,79* 2,79* 3,05*

∅b 0,64 0,89 0,89 1,14 0,64 0,89 0,89 1,14

D 16,38 16,89 16,38 16,89 16,38 16,89 16,38 16,89

D1 10,41 10,92 10,41 10,92 10,41 10,92 10,41 10,92

D2 – 0,97 – 0,51 – 0,97 – 0,97

e 2,54* 2,54* 2,54* 2,54*

E 10,41 10,67 10,41 10,92 10,41 10,67 10,41 10,67

L 12,70 19,05 12,70 14,73 12,70 19,05 12,70 19,05

L1 13,39 13,64 13,21 13,72 13,39 13,64 13,39 13,64

∅P 3,56 3,81 3,56 3,81 3,56 3,81 3,56 3,81

*   Position exacte
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Diodes hyperfréquences
à sorties à poutres

Microwave beam lead diode

191 IEC I-083B - a

Notes
Référence

Reference
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